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BONDING THE STARS BONDTEC

Ball-Wedge

Bonder

5310

Bond System

Drahttypen Golddrahte 17,5-50pm auf 2”-Spule D|e 53XX Se rie:

Bondkopf Ball-Wedge fur Golddrahte
Standardkapillare 16mm Lang (optional 19mm) Der GoI(.:I—BaIIbond”er 2310
verarbeitet Golddrahte von 17,5
Ultraschall F&S Generator 67kHz bis 50 um, sowohl im Bumping-
System {optional 100, 120, 140kHz) modus als auch im Stitchbond-

) ) modus. Durch die motorge-
Maschinen Basis steuerte Bewegung in der
Z-Achse haben Sie stets repro-

Achsen duzierbare Bondergebnisse.
e Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub
e  Schrittauflosung: 1 pm e 5 s
e  Standard-Arbeitshshe: 55 mm Zusatzlich konnen samtliche
e Manipulatorin Xund Y: 18x18 mm Parameter auf der internen Fest-
e entspricht Untersetzung: 1:7 platte gespeichert werden. Die
Hardware Bedienflhrung Gber ein Farb-
e Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, display und die Eingabe durch ein
¢ Singleboard-PC, mentgefiihrtes Teach-In, Wahlrad machen die Program-

e interne Festplatte, Bedienung und Mend- mierung und die Handhabung sehr
Flhrung Gber Shuttlerad mit Quittierungstaster einfach. Der Operator kann durch
Software das Manipulatorsystem ver-
schiedene Looparten erzeugen.
Das erlaubt die Bedienung auch
durch wenig geschultes Personal.

e programmierbare Einzelbonds
e Loopformen speicherbar

Steuerung Manuell

Abmessung BxTxH-63x58x 40 cm, Gewicht ca. 30kg i BET SI? il komp!e?.(e ghonl-
aufgaben, optimale Qualitat zum

Anschliisse 100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA

glinstigen Preis suchen, ist diese

@ 6mm Standard-Vakuumschlauch Maschine genau richtig fiir Sie.

Heizung Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C




BONDING THE STARS

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
Mit mechanischer Klemmung
@80mm

Optional:

Substrahtaufnahme TO Aufnahme mit 4x4" Substrataufnahme m.
fur Bauteile bis 4x4" mit mechanischer Klemmung gummierter Oberflache, mit
Vakuum und mech. Klemmung mechanische Klemmung
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